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キーワード

 LPBフォーマット対応 モデル・EDA
 ヘテロジニアスインテグレーション
 IBISモデリングとSI/EMI解析
 熱検討
 マルチドメイン検証・VHDL-AMSモデル
 半導体とセットメーカの協調設計
 設計スタイルのフロントローディング
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コニカミノルタ 野村様 資料
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デンソー 市川様資料
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最後に

モデル
設計フロー
解析


